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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systeme de codification et classification en formes des boitiers
pour dispositifs a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiz

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquel
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvepie

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les guestions t&

3) Les documents produits se présentent spUs 7 ians Anternationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, € iqies ou\guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interna
fagon transparente, dans toute la mesure

ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
ternationales de la CEIl dans leurs normes

5) La CEIl n’a fixé aucune procedure

6) L’attention est attiré Y
I'objet de droitg
responsable de ne pds 8

Cette norme annule.€t remplace la section cinq — Régles de codification de la CEl 60191-1,
concernant la désignation des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs, et I'annexe B de la
CEI 60191-3, concernant la description des formes de ces boftiers.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47D/298/FDIS 47D/321/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiop

participate in this preparatory work. International, governmental and
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tech |ca|

3) The documents produced have the form of recommendations for i
of standards, technical specifications, \
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatian, IEC Nationa jittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum \extex gssible _itvtheir national and regional standards. Any
divergence between the IE and# e coxregponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no ki i i pproval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is dra
of patent rights.

g th€ elements of this International Standard may be the subject
gnsible for identifying any or all such patent rights.

has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical
dévices, of IEC technical committee 47: Semiconductor

International Sta
standardizatio

This standard superSedes Section Five — Rules for Coding of IEC 60191-1, as regards the
designation of the package outlines for semiconductor devices, and annex B of IEC 60191-3,
as regards the form description of these packages.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47D/298/FDIS 47D/321/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement 4 titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

¢ remplacée par une édition révisée, ou
¢ amendée.

@%
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004.
At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,;

e withdrawn;

¢ replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systeme de codification et classification en formes des boitiers
pour dispositifs a semiconducteurs

1 Domaine d'application

L'identificateur descriptif fournit un outil de communication
contréle permettant d'assurer l'interchangeabilité des boitiers.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor device packages

1 Scope

assuring package interchangeability.
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